) KILENCE

Multi-Socket CPU Cooler M504D

The compact twin tower cooler M504D is the multi
socket solution of the Performance C series. Its 4
extremely efficient heatpipes conduct heat up to 200W
to the innumerable cooling fins. Thus, it is predestined
for powerful multi-core processors. Due to the direct
contact of the heatpipes, the heat transfer between
CPU and cooler is highly efficient and very even.

With its multi socket, the cooler can be used for all
current Intel and AMD sockets. Besides are included the
double heat sink and the two 92mm PWM fans,
mounting brackets for the sockets

LGA LGA 1150/1151/1155/1156/2011/1700/2066/
1200 and AMD AM5/AM4, an illustrated manual, as well
as a tube of thermal paste.

Product Features

- Two heat sinks with fin design ensure the efficient cooling of the CPU and all surrounding components
- Two 92mm PWM fans, liquid bearing

- Four 6mm copper heatpipes for a maximum heat dissipation

- The slight protrusion of the fans on the top and bottom sides help to avoid hot spots

- The fans can be mounted on both sides of the heat sinks

- Appropriate for all current AMD & INTEL sockets

Technical Data

Sockets AM5/AM4

LGA 1700/115X/2011/1200/2066
max. Watt CPU 180W
Fans size 2XxX92x92 x 25mm
Fan speed 600 - 2200 £+ 10% RPM
Air flow 111.2 CFM
Fan control PWM
Noise level 14.0 - 21.8 dB (A)
Thermal paste included
Dimensions (H/W/D) 105 x 123 x 124mm
Weight 6859

Logistical Data

Manufacturer code M504D
Item code XC044
EAN Barcode 4044953501197
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Errors excepted. Subject to change without prior notice. Images may differ from original product.
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Technical Drawing
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INSTALLATION GUIDE

M504D

[EN] [DE] RU] [KZ]




COMPONENT LI

EN

1)Heatsink x1

2)Fan x2

3)Intel Bracket x2

4)AMD Bracket x2

5)LGA1700/1200 Backplate

6)LGA1700 Standoff x4
)LGA1200/115X/AM4 Standoff x4

)LGA20xx Standoff x4

9)Tightening Nut x4

10)AMD Screw x4

11)Thermal Grease x1

12)Fan Splitter

13)Fan Clips x4
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)Paawnarop x1

)BeHTunsTop x2

)Intel KpoHwwTenH x2

JAMD KpoHLuTeitH x2
)LGA1700/1200 3agHsis naHens
)
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GA1700 Cronop x4
7)LGA1200/115X Ctonop x4
8)LGA20xx Kpennexue x4
9)3arskHas raiika x4
10)AMD BuHT x4
11)Tepmo-nacTa x1
12)Cnnutrep x1

13)3axum BeHTUNsATOPa X4
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1)Kihler x 1

2)Liifter x 2

3)Intel-Halterung x 2
JAMD-Halterung x 2
5)LGA1700/1200 Backplate
)LGA1700 Abstandshalter x 4
)

)

IS

)

7)LGA1200/115X/AM4 Abstandshalter x 4
8)LGA20xx Abstandshalter x 4
9)Spannmutter x 4

10)AM4 Schrauben x 4
11)Wéarmeleitpaste x 1

12)PWM 1-2 Splitterkabel
13)Befestigungsclip x4

1)Pagmnarop x1
2)KenpeTtkiw x2

3)Intel npoueccopnapbiHa apHarnfaH KbiCkbill X2
4)AMD npoueccopnapbiHa apHarnfaH KbiCKbiLl X2

5)ApTkbI TiniMwe LGA1700/1200
6)LGA1700 ToKTaTKbil X4
7)LGA1200/115X TokTaTkbIw x4
8)GA20xx bekitne x4
9)TapTKbILL COMbIH X4

10)AMD Bypamacs! x4
11)TepmonacTta x1

12)Cnnutrep

13))KenaeTKilTiH KbiCKbILLb X4




[EN] Remove the original AMD plastic retention frame, but keep the backplate;
put the standoff on and then secure the AMD bracket with screws.

Entfernen Sie den originalen AMD-Kunststoff-Halterahmen, aber behalten Sie die Backplate.
Setzen Sie den Abstandshalter auf und befestigen Sie die AMD-Halterung mit Schrauben.

CHUMUTE OPUTMHaNbHBI KPOHLWTEH AMD, HO OCTaBbTe 3a/HIOK0 NaHesb; yCTaHoBUTe CTOMOP,
a 3aTem 3aKkpenuTe KpoHwwTeinH AMD BUHTaMW.

[KZ] ApTkbl naHenbai kanabipbin, AMD TynHycka KPOHLUTENMHIH LN anblHbI3; TOKTATKbILUTbI OPHATLIHbI3 XaHe
KpoHLWTeHai AMD 6ypamanapbiMeH 6exiTiHis.
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[EN] Apply a thin layer of thermal grease onto the CPU surface,
and then secure heatsink.

Tragen Sie gleichmaBig eine diinne Schicht Warmeleitpaste auf den Prozessor auf
und fixieren Sie anschlieBend den Kiihlkérper.

HaHecwTe TOHKWIA CNoii TepMONacTbl Ha MOBEPXHOCTb NpoLieccopa,
a 3aTem 3aKpenuTe paguarop.

[KZ] TepmonacTaHbIH Xyka kabaTbiH npoLieccopabiH BeTiHe XaFbiHbI3, COaaH KeliH papnaTopabl GeKiTiHi3.
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Illustration of Intel Bracket and Backplate
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LGA1200/115X
LGA1700
LGA2066/2011
2 §> 2
LGA1700 LGA1200/115X
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INTEL LGA1700/1200/1

[EN] Choose the correct mounting position for the backplate and correct standoffs
following the illustration in previous page according to your socket.
Put the backplate through the back of the motherboard; put on the correct standoffs
and then secure the brackets by the tightening nuts.

Wahlen Sie die richtige Montageposition fiir die Backplate und die richtigen Abstandshalter gemaB der
Abbildung auf der vorherigen Seite fir Ihren Sockel.
Stecken Sie die Backplate durch die Riickseite des Motherboards.
Setzen Sie die richtigen Abstandshalter ein und befestigen Sie dann die Halterungen mit den Spannmuttern.

Bbi6epuTe NpaBUbHbIE MOHTAXHbIE OTBEPCTUA ANA 3aAHEN NaHeAN Y NPaBUAbHbIE CTOKN COTNACHO PUCYHKa
Ha Npe/blAyLUeii CTpaHuLLe B COOTBETCTBUM C BaLLM COKETOM. [poaeHbTe 3aHI0K0 NaHe b Yepes 3ajHI00
4aCTb MaTE@PUHCKO NAaThl, yCTaHOBMTE CTOIKM, @ 3aTeM 3aKpenuTe KPOHLITEHbI 3aTAXHbIMM raiikami.

Ci3aiH cokeTiHi3re calikec angpiHfbl 6eTTeri cypeTke caitkec apTkpl TakTa YLUiH AypbIC MOHTaXAay TeCiKTepiH
XBHe AypbiC Tipeynepai TaHAaHpI3. APTKbI NaHebAl aHasbik TakTaHblH apTkel Beniri apkplibl y3apTeiHpi3,
TipeynepAi OpHaTbiHbI3, COAaH KeliH KpOoHLITeHAepAl BeKiTKil raiikanapmeH 6eKiTiHi3.
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INTEL LGA1700/1200/115X

[EN Apply a thin layer of thermal grease onto the CPU surface,
and then secure heatsink.

[GE Tragen Sie gleichméBig eine diinne Schicht Warmeleitpaste auf den Prozessor auf
und fixieren Sie anschlieBend den Kiihlkérper.

HaHecuTe TOHKWI1 C/IOV TEPMONACThI Ha MOBEPXHOCTL NPOLIECCOpa,
a 3aTem 3akpenuTe paguaTop.

[KZ] TepmonacTaHblH Xyka kabaTbiH NpoLeccopabiH 6eTiHe XafbiHbI3, CoaaH KeliH paaunaTopab! GekiTiHi3.
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INTEL LGA20XX

[EN] Thread in the LGA20XX standoffs;
put on the brackets and fasten by tightening nuts.

[BEl Fadeln Sie die Abstandshalter LGA20XX ein,
setzen Sie die Halterungen auf und befestigen Sie diese durch Anziehen der Muttern.

YctanoBuTe KpenneHus B ctorkn LGA20XX;
Jil KPOHLUTENHDBI 1 e raiikamu.

Bexitnenepai LGA20XX TipekTepiHe opHaTbIHbI3; KPOHLUTEHAEPAi TipeKTepre OpHaTbIHbI3
keHe onapAbl COMbIHAAPMEH BGeKiTiHi3.
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[EN] Apply a thin layer of thermal grease onto the CPU surface,
and then secure heatsink.

[BE] Tragen Sie gleichmaBig eine diinne Schicht Warmeleitpaste auf den Prozessor auf
und fixieren Sie anschlieBend den Kiihlkérper.

HaHecnTe TOHKWIA COI TEPMONACTbI Ha MOBEPXHOCTb MPOoLIeccopa,
a 3aTem 3aKkpenuTe paguaTop.

[KZ] TepmonacTaHblH Xyka kabaTbiH NpoLeccopabiH 6eTiHe XafbiHbI3, CoaaH KeliH paaunaTopab! GekiTiHi3.
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Connect the fans’ PWM headers to the PWM 1-2 Splitter, and then connect the
splitter to the "CPU_FAN" header on the motherboard.

SchlieBen Sie die Liifterkabel zunachst mit dem PWM Splitter an und
verbinden Sie den Stecker des PWM Splitters mit dem entsprechenden
Anschluss des Mainboards.

Moakntounte pazbembl PWM BeHTUAATOPOB K cnanttepy PWM 1-2, a
3aTemMnogkatounTecnanTTep K pasbemy "CPU_FAN"Ha MaTepuHcKoi naate.

PWM >xenaeTkiw KockbllwTapbiH PWM 1-2 cnanTTepiHe KOChIHbI3, COAAH KeitiH cnauttepai
aHanblk nnatagasbl "CPU_FAN" KOHHeKTOpbIHa KOCbIHbI3.
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XILENCE GmbH
LavesstraBBe 4
31137 Hildesheim
Germany

www. xilence.net
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